














专利名称(译) 超声探头体积补偿系统
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摘要(译)

超声探头包括换能器，该换能器可枢转地安装在流体室内，用于在换能
器振荡时扫描探头外部的区域。体积补偿球囊附接到流体室并且在标称
（室温）温度下部分地填充声学流体。球囊由高性能热塑性塑料制成，
使球囊具有非常薄的壁。随着气囊内部流体的体积变化，薄壁高度顺
应，并且在运输和使用的低温下保持如此。薄壁表现出对声学流体的低
渗透性。球囊由非弹性材料形成，并表现出良好的热稳定性和高破裂强
度。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0805dfad-9ab1-4580-8a20-3a27e45ed107
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034962001/publication/US2007293761A1?q=US2007293761A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220070293761%22.PGNR.&OS=DN/20070293761&RS=DN/20070293761

